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Docente(s)

Objetivos de Aprendizagem

Identificar cs componentes fisicos dos equipamentos informaticos e compreender suas
funcionalidades; Realizar de forma profissional uma manutengéo preventiva e carrectiva a
equipamentos informaticos; Criar relatdrios de diagnéstico das principais avarias dos
equipamentos informaticos,

Contetidos Programaticos

Aulas tedricas e tedricas/ praticas

- Contetidos Programaticos (detalhado)

. Técnicas de Pré-diagnostico de avarias em equipamento informaticos

. Técnicas de montagem e desmontagem de equipamentos informaticos
. Técnicas de manuteng&o preventiva

. Limpeza de equipamentos informaticos

. Manutencgfo dos maédulos de dissipagao térmica e de refrigerago
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. Pastas e Pad?s térmicos e a sua aplicagéo
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4, Diagndstico de avarias em equipamentes informaticos
a, Avarias de Software
i. Sistemas operativos
i, Drivers
b. Avarias de- Hardware
i. Periféricos
ii. Dispositivos de interface humana
iii. Motherboard
iv. Baterias
v. Carregadores de baterias
5. Conceitos basicos de electronica
a. Modos de ligagdo e simbologia dos principais aparethos de medida.
i. Voltimetro
ii. Amperimetro
iii. Ohmimetro
b. ldentificagcdo e caracteristicas de componentes electronicos
I Resisténcias '
ii. Condensadores
iii. Bobines
iv. Circuitos integrados
v. Mosfet
vi. Transistores
¢. Técnicas de leifura de esquemas.
i. Metodologia de um manual de servigo.,
ii. ldentificag@o de componentes electrénicos num circuito através do seu esguema
6. Técnicas de soldadura a estanho com e sem chumbo, em componentes SMD e DIP.
7. Técnicas de manutencgio correctiva em equipameritos informaticos
a. Reparagao e substituico de periféricos
b. Reparagio de todos os médulos constituintes de uma Motherboard
i. Modulo de alimentago primaria e secundaria
ii. Modulos de controlo
iit. Modulo de video
iv. Modulo de processamento
¢. Substituigdo de fichas e conectores
d. Reparacdo de baterias
e. Reparacgdo de carregadores

Metodologias de avaliagdo

Teste de avaliago escrito; Trabalhos praticos(discusso/defesa). Teste escrito (60%),trabalhos
laboratorial(40%)(é obrigatério uma class. minima de 45% no teste escrito e uma class. minima

de 45% nos laboratérios e implementagao do caso de estudo)
i

Software utilizado em aula

Estagio
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Bibliografia recomendada

- Silva, A. (0). Apontamentos cedidos pelo docente (PowerPoint). Acedido em 1 de janeiro de
2016 em www.nolink.as

Coeréncia dos contedidos programaticos com os objetivos

Metodologias de ensino

Aulas tedricas e tedricas/ praticas -

Coeréncia das metodologias de ensino com os objetivos

Lingua de ensino

Portugués

Pré-requisitos

Conceitos basicos de electrénica f informatica

Programas Opcionais recomendados

Observagbes
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